
4.3

5.5
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3.9
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2.0
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Specifications
1.Current Rating:2Amps
2.Insulation Resistance:1000 M

 min.
Ω

3.Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4.Contact Resistance:30 m

 max.
Ω

5.Operating Temperature:-25℃
 to+85℃

7.Contact Material:  Brass
8.Insulation Material:Asfollows
9.Plated:Asfollows

1、
PBT

2、3、
NY6T

4、
LCP

5、
NY66

6、7、
NY46

8、
NY9T
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PIN数
03～

34
0、

Au0.8u"
1、

Au1u"
2、

Au1.5u"
3、

Au2u"
4、

Au3u"
5、

Au5u"
6、

Au10u"
7、

半
金
锡

8、
镀
亮
锡

9、
镀
雾
锡

01-69不
带
柱

70-99带
内
柱

A袋
装

B管
装

C盘
装

D卷
装
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